
学术博士：材料科学与工程 (电子材料与器件)、集成电路科学与工程

专业博士：材料与化工

学术硕士：材料科学与工程（电子材料与器件）

专业硕士：材料工程（无机非金属材料）

教育经历（或者教育与工作经历）

1995-2004，西北工业大学，学士、博士

2004-2005，通用电气全球研发中心，高级研发科学家

2005-2007， 东京大学，JSPS日本学术振兴会外国人特别

研究员

2007-2010，牛津大学，英国皇家学会研究员
2010-今，华南理工大学， 教授，博士生导师

教学成果丰硕

学生屡获学术嘉奖
国家级奖项 20 人次
省部级奖项 20 人次

其他奖项 25人次

学生就业前景
国内外高等学府继续深造（清华、 复旦、佛罗里达大学等）

研究方向：（1） 第三代半导体材料与芯片；（2）高速移动宽带通信

核心芯片；（3） 先进能源材料与器件；（4）高性能 LED 外延

材料与芯片；（5）高性能太阳电池

主要业绩：近 5 年在 Adv. Mater.、 Adv. Funct. Mater.、Rep. Prog.

Phys.等发表 SCI 论文 150 余篇，高影响力特邀综述 10 篇； ESI 高被

引论文 10 篇；论文被 SCI 他引 6000 余次；被国际半导体行业著名

杂志Semiconductor Today 专题报道 20 次；出版中/英文专著 5 部

；以第一发明人获授权中国、美国、日本、新加坡、澳大利亚发明专

利 100 余件；申请国际PCT 专利 30 余件；在国际学术会议上作邀请

报告等 60余次。研究成果获 2023 年中国专利奖优秀奖、2021年广东

省丁颖科技奖、2020 年中国有色金属工业科学技术一等奖（第一）、

2019 年广东省技术发明一等奖（第一）、2019 年中国产学研合作创新

成果二等奖（第一）、2017 年广东省科技进步二等奖（第一）、2015

年广东省技术发明二等奖（第一）、2013 年国家技术发明二等奖（第

五）、指导学生获得“互联网+”全国大赛金奖、“挑战杯”特等奖等

20余项。入选国家级领军人才、青年长江、国家优青等人才计划，是

科技部国家重点研发计划首席科学家，是国家多个部委的咨询专家。

研究资助： 主持国家重点研发计划项目、国家优秀青年科学基金、 国

家重大科研仪器研制项目课题、国防装发预研基金重点项目、国防科技特

李国强 教授、博士生导师

国家重点研发计划首席科学家、国家级领军人才、长江学者青年学者、国家优青、珠江学者特聘
教授、广东省半导体照明与信息化工程技术研究中心主任

招生专业与类型 科研工作

电话：

18675862160

Email:

msgli@scut.edu.cn

985/211高校、科研所工作（华为、中科院研究所、华师等）
本领域的领头企业任职（华为、中兴、华星光电等）

创新重点项目、广东重点领域研发计划等国家及省部级项 20 余项。
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